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A Bambu Lab H2D simplifica o processo de impressao multimaterial com seu exclusivo
sistema de dupla extruséo e inteligéncia artificial para ajustes automaticos, permitindo
criacdo de projetos complexos, com alta velocidade e acabamento superior.

Dupla extrusao, dupla flexibilidade

Leve, preciso e confiavel, o inovador sistema de troca de bicos da H2D permi-
te mudancas de material sem preocupacdes, desbloqueando um universo de
possibilidades criativas.

Liberte o potencial dos materiais
de alto desempenho

Equipada com aquecimento ativo da cdmara a 65°C e um hotend de alta
temperatura que atinge 350°C, a H2D proporciona um controle preciso
da temperatura, eliminando deformagées e empenamentos em mate-
riais de alto desempenho, garantindo uma aderéncia superior entre as
camadas.

Sistema de gerenciamento de saude 2.0

0 HMS (Health Management System) utiliza sensores e cAmeras para
identificar problemas de impressado com uma ldgica avancada,
fornecendo orientacdes detalhadas para solucédo de problemas,
permitindo que vocé resolva falhas rapidamente.

AMS 2 PRO AMS HT Kit corte e gravacgao a
laser
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Ficha tecnica
Bambu Lab

[tem

Tecnologia de impressao
Volume de construgéo

Carcaca e chassi

Corpo
Janelas resistentes ao laser

Bomba de ar auxiliar

S ereeee Dimensdes fisicas

fisicas
Peso liquido

Hotend
Engrenagem da extrusora

Bico
Temperatura maxima do bico

Cabe§0te Diametro do bico incluso

Diametro do bico suportado

Didmetro do filamento

Motor do extrusor

Tipo da camara de
construgdo compativel
Camara de
aguecimento
Temperatura maxima da
camara de construcgéao

Especificacao
Modelagem por depois¢ao fundida

Bico unico: 325 X 320 X 325 mm?3

Bico duplo: 300 X 320 X 325 mm?

Volume total para ambos os bicos:
350 X 320 X 325 mm?3

Aluminio, ferro, plastico e vidro

Ja equipado com a Laser Edition; a H2D
comum pode ser atualizada com o Kit
de Upgrade para Laser

Ja equipado com a Laser Edition; a H2D
comum pode ser atualizada com o Kit de
Upgrade para Laser

492 X 514 X 626 mm?
31kg
Metal
Aco temperado

Aco temperado
350°C

0.4 mm
0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm
175 mm

Motor sincrono de ima permanente de
alta precisdo Bambu Lab

Prato PEI texturizado, prato PEl macio

120°C



[tem

Velocidade maxima do cabecote

Aceleracdo maxima do cabecote

Fluxo maximo para o hotend

Velocidade (fluxo padrao do hotend)

Fluxo méximo para o hotend (alto
fluxo opcional para o hotend])

Controle de Aquecimento ativo da camara

temperatura
da camara Temperatura maxima
Grau de pre-filtragem
Purificacao Grau do filtro HEPA
doar

Tipo de filtro de carvao ativado

Ventoinha parcial

Ventoinha parcial auxiliar
Ventoinha de circulacéo de
calor da camara
Resfriamento

Ventoinha para hotend

Ventoinha do painel
de controle principal

Exaustor de camara

PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS,

.Tipo de ASA, PC, PA, PET, PLA de fibra de
filammento Carbono/Vidro reforcado, PETG, PA,
compativel PET, PC, ABS, ASA, PPA CF/GF, PPS,
PPS CF/GF
Sensor Camera de visualizagéo direta

Especificacao
1000 mm/s
20.000 mm/s

40 mm3/s (Parametros de teste: modelo circular
de 250 mm com uma Unica parede externa;
temperatura de impresséo de 280°C do ABS)

65 mm3/s (Parametros de ensaio: modelo
redondo de 250 mm com uma Unica parede
externa; Bambu Lab ABS; temperatura de
impresséo de 280 °C)

Compativel
65°C
G3

H12

Casca de coco granulada

Controle de circuito fechado

Controle de circuito fechado

Controle de circuito fechado

Controle de circuito fechado

Controle de circuito fechado

Controle de circuito fechado

Compativel

Integrada; resolugédo de 1920 X 1080px
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ltem Especificacao

Camera de bico Integrada; resolugéo de 1920 X 1080px

Integrada; 3264 X 2448

Camera panoramica : -
(Equipado com Edigé&o de Laser)

Camera do cabegote movel Integrada; resolugéo de 1920 X 1080px
Sensor de porta Compativel
Sensor
Sensor de fim de carretel Compativel
Sensor de no de filamento Compativel
Odometria de filamento Compativel com AMS
Retomada de impresséo ho ,
. Compativel
caso de perda de energia
100-120 VAC / 200-240 VAC, 50/60 Hz
Voltagem 2200 W@220 V /1320 W@110 V 1050
W@220 V /1050 W@110 V
Exigéncias 100-120 VAC / 200-240 VAC, 50/60 Hz
para Energia maxima 2200 W@220 V /1320 W@110 V 1050
eletréonicos W@220 V /1050 W@110 V
100-120 VAC / 200-240 VAC, 50/60
Energia média Hz 2200 W@220 V / 1320 W@110 V
1050 W@220 V / 1050 W@110 V
Touchscreen 5”; resolugéo de 720 X 1280px
Armazenamento Integrado 8 GB EMMC e portabilidade USB
Eletréonicos
Interface de controle Touchscreen, APP para mobile, APP para PC
Unidade neural de processamento 2 TOPS
Bambu Studio, Bambu Suite
) e Bambu Handyj;
E compativel também com softwares de
Fatiamento & software terceiros que exportam G-code padrdo como
Software Super Slicer, PrusaSlicer e Cura, porém algu-

mas configuragdes avancadas podem nao ser
compativeis

Sistema operacional compativel MacO0S, Windows



ltem

Frequéncia operacional

Wi-Fi Energia transmitida via Wi-Fi (EIRP)
Protocolo Wi-Fi
Tipo de laser
Comprimento de onda do laser
Poténcia do laser
Dimenséo do ponto do laser
Mdédulo de Temperatura de operagéao
Laser TOW &
40W

Velocidade maxima de gravacéo

Maxima espessura de corte

Classe de seguranca do
laser para o modulo

Area de gravacao

Acuracidade de posicionamento XY

Método de medicdo da altura Z

Especificacdo

2412-2472 MHz, 5150-5850 MHz (FCC/CE)
2400-2483.5 MHz, 5150-5850 MHz (SRRC])

2.4 GHz: <23 dBm [FCC): <20 dBm
(CE/SRRC/MIC)

5 GHz Band1/2: <23 dBm (FCC/-CE/SRRC/MIC)
5 GHz Band3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC)
5 GHz Band4: <23 dBm (FCC/SRRC]

; <14 dBm (CE)

IEEE 80211 a/b/g/n

Laser semicondutor

Laser para gravagéo:
455 nm = 5 nm (Luz azul)
Laser de medigdo de altura:
850 nm + 5 nm (Luz infravermelha)

MOWxTW;40W 2 W

10W: 0.03 mm X 0.14 mm; 40W:
014 mm X 0.2 mm

0°Ca35°C
T10W: 400 mm/s; 40W: 1000 mm/s

Grupo 2

Grupo 1

10W: 310 mm X 270 mm;
40W: 310 mm X 250 mm

< 0.3 mm

Micro Lidar

*Para garantir que a cama de aquecimento atinja rapidamente a temperatura necessaria,
a impressora mantera a poténcia maxima por ndo mais de 3 minutos.



Precisdo de medicéo de altura Z

+ 0.1 mm

Deteccéo de chama Compativel
Sensor de porta Compativel
Detecgao de instalagao de Compativel
modulo laser
Chave de segurancga Incluso
Diametro externo do adaptador de 100 mm

tubo de ventilagéo

Tipo de material compativel

Madeira, borracha, chapa metalica,
couro, acrilico escuro, pedra e mais

Area de corte

300 X 285 mm?

Area de desenho

300 X 255 mm?

Diametro de caneta compativel

10.5 mm -12.5 mm

Tipo da base de corte

Bases de corte LightGrip e StrongGrip

Tipo de lamina 45° X 0.35 mm
Faixa de pressao da lamina 50 gf-600 gf
Espessura maxima de corte 0.5 mm
Reconhecimento de lamina e Compativel
caneta
Deteccgao do tipo de base de corte Compativel

Tipo de imagem compativel

Bitmap e imagens vetorizadas

Tipo de material compativel

Papel, vinil, couro e mais



Sobre a Wishbox

Somos uma empresa especializada em solugdes completas em Manufatura Aditiva,
oferecendo impressoras 3D, insumos de alta performance e servigos consultivos que
impulsionam resultados reais na industria. Com mais de 14 anos de experiéncia, atua-
mos ao lado de engenheiros e equipes técnicas para garantir implementagées bem-su-
cedidas, desde a escolha do equipamento até a

capacitagao continua e o acompanhamento estratégico de cada projeto.

Por que vocé deve seguir em
frente com a Wishbox?

Solugdes de consultoria e assessoria personalizados para sua empresa
Servigos especializados de engenharia com foco em impresséo 3D
Plataforma de treinamento online com certificagéo

14 anos de experiéncia com clientes industriais
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Melhor jornada na adocgéo da impresséo 3D

CONTATO COMERCIAL

CONTATO@QWISHBOX.NET.BR &

wishbox
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